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’ARTNER IN PERFORMANCE

SELEMIX®
GRUND EPOXIDIC BOGAT IN ZINC
2.704.0490

PRODUCT DESCRIPTION

Selemix 2.704.0490 este un grund 2K cu continut ridicat de zinc. Ofera o protectie catodica in cazul in
care filmul este deteriorat, deoarece combina duritatea unui epoxidic cu protectia superioara a zincului.
Aplicat ca parte a unui sistem de acoperire Selemix 2.704.0490 ofera performanta superioara intr-o gama
larga de medii corozive. Cu straturi de top adecvate, acesta rezista stropirii sau scurgerilor de apa,
solventi, substante chimice si produse petroliere.

Se recomanda utilizarea pe otel structural, masini, rezervoare si intretinere generala.

PRODUSE

2.704.0490 Selemix Grund Epoxidic Bogat Tn Zinc
intaritor: i

9-050 Intaritor Epoxidic penru Grund Bogat in Zinc
Diluanti

1-410 Diluant Epoxidic

1-400 Diluant Epoxidic Lent

SUBSTRATURI S| PREGATIRE

Sablare in concordanta cu ISO 8501-1 SA 2.5 si profil
sablare intre 35-65 um Rz. Se aplica cat mai repede posibil
Otel Sablat N . .
0 dupa prepararea suprafetei pentru a preveni orice

’]ﬂJ contaminare. Nu lasati otelul sablat peste noapte.
o
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DSELEMIX

MIXARE

Amestecati foarte bine grundul inainte de a fi activat cu intaritorul

Caracteristici

Vascozitate (at 20°C):

Durata de viata a

Pe Volum:
D l 2.704.0490 Grund 4 4
‘LM 9-050 intaritor 1 1
1-410 / 1-400 Diluant 0.6-0.8 0-0.8
(15 - 20%) (0 — 20%)

12-14 sec DING 12 - 16 sec DING6

s

v
amestecului (at 20°C): 4 ore 4 ore

éﬁ\\j‘ PROCEDURA MIXARII SI 1. Spalati bine echipamentul de vopsire utilizand solvent
APLICARII curat
2. Se amesteca grundul pana devine omogen folosind un
= Foarte important e sa se agitator

ﬁ urmareasca toti pasii 3. Adaugati intaritorul si amestecati timp de 5 minute.

emumerati 4. Se strecoara printr-un filtru cu ochiuri de 60 pentru a
| preveni posibila infundare a echipamentului.

5. Se amesteca in timpul aplicarii pentru a mentine
uniformitatea materialului.

6. Se aplica 2 straturi pe toate sudurile, petele brute,
margini ascutite, colturi, suruburi nituri etc

7. Aplicarea de 120 microni strat umed va oferi in mod
normal o grosime de 75 microni in strat uscat. Nu este
indicat o grosime de strat mai mare.

8. Se verifica grosimea filmului in uscat si daca aceasta
este mai mica se mai poate aplica un strat

9. Defectele mici aparute se pot remedia cu pensula.

10. Temperatura si umiditatea aerului de ventilatie trebuie
sa fie de asa natura incat condensarea umiditatii sa nu
se formeze pe suprafata grundului.

11. Curatati toate echipamentele de aplicare imediat dupa
utilizare sau cel putin la sfarsitul fiecarei zile lucratoare.

Acest produs poate fi aplicat conventional sau presurizat cu
APLICARE pompa de joasa presiune prin adaugarea de 15-20% diluant 1-
CONVENTIONAL SI 410 sau 1-400.Se recomanda regulatoare separate de
PRESURIZAT ’ presiunea aerului si fluidelor.Sunt necesare filtre de ulei si apa

in linia principala de alimentare cu aer comprimat.

Filtre pentru lichid vascos 2.0 — 2.2 mm vor fi necesare

j; APLICARE CU o . o
PENSULA/ROLA Potrivit numai pentru suprafete mici 504
API ICARFE

WWW.SELEMIX.COM



Caracteristici

(7 Setari pistol: Diuza:
1-‘- Gravitational: 2-2.2mm
Aspiratie: 2.0-2.2mm

Presiune Aer: Standard: 2.5-3 Bar

Presiune Fluid: N/A
— 4 Numar de straturi: 2
{ ey
Aerare ntre straturi: 10 - 15 min
Uscare: 1 ora coacere la 60°C
sau 3 ore la 20°C
sau 2 ore la 40°C

Aerare Tnainte de coacere: 10-15 min
Grosime film ud: 120-150 microni

Grosime film uscat: 75-100 microni

TIMP USCARE

La atingere
In profunzime

la 20°C Uscare la cabina:

Tip: 17-23 thou
(0.43-0.58 mm)
N/A
100-140 Bar
1-2
10 - 15 min
1 ora coacere la 60°C
sau 3 ore la 20°C
sau 2 ore la 40°C
10-15 min

120-150 microni

75-100 microni

60 minute la @60°C sau 2 ore la @40°C

(in functie de grosimea stratului)

Reacoperire:

Minim: 4 ore la 20°C

Siguranta: 4 ore in cazul in care grosimea recomandata este mai
mare sau temperaturi scazute
Maxim: 3 luni fara slefuire cu toate grundurile Selemix 2K sau
vopselele Selemix 7-53X

Nota: Temperatura scazuta sau grosime a filmului mai mare de 100 um
va prelungi timpii de uscare
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Bazate pe produsul gata de aplicare incluzand

diluant:

COV (g/L): 151-286 g/L (in functie de dilutie)
Continut Zinc in Strat Uscat (greutate): 81%

Continut Solid (volum): 77-88 %

Continut Solvent (greutate): 43-63 %

Densitate (Gata de alicare) 2.18 — 2.75 Kg/L
Acoperire teoretica: 5.8 - 8.3 m?/L la75 microni DFT
Nivel luciu: Matt metalic

CODURILE PRODUSULUI SI DESCRIEREA

Cod Selemix Cod Scurt Descrierea Produsului Ambalaj

1.911.4400/E5 1-400 Slow Epoxy Thinner 5 Lt

1.911.4410/E1 1-410 Epoxy Thinner 1 Lt

1.911.4410/E5 1-410 Epoxy Thinner 5 Lt

1.959.4050/E1.6 9-050 Hardener for 2K Zinc Rich Epoxy Primer 1.6 Lt

2.704.0490/E6.4  4-0490 2K Epoxy Zinc Rich Primer 6.4 Lt
PROTECTIA MUNCII

Consultati Fisa Tehnica de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protectia muncii si
recomandari de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informatjile din prezenta Fisa tehnica au doar rol orientativ. Folosirea produsului in alte scopuri decét cele precizate se face pe
riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca produsul corespunde cu scopul in
care este folosit. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu exceptia situatiilor
n care neglijenta noastra a generat vatamarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fisa tehnica se pot modifica fara
notificare prealabila, conform politicii noastre de imbunatatire continua a produselor. Timpii de uscare precizati se refera la uscarea
la 20°C. Grosimea filmului, umiditatea si temperatura din lucatie pot afecta durata de uscare.

PENTRU MAI MULTE INFORMATII VA RUGAM CONTACTAT!:
Selemix Customer Service and Sales Group

Needham Road

Stowmarket, Suffolk

IP14 2AD, England

Tel: 01449 771771

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.



